
　BGA・ＣＳＰリフロ－評価について

ＢＧＡカット写真

カットサンプルの作成方法

・部品のズレ
・半田ショ－ト
・半田ボ－ルの有無
・半田付け性の評価
　が出来ない

※生産ロットの最初で確認する。

１．上記２ヶ所の切断位置を設定し、
　　切断作業での発熱を最小限にお
　　さえる為、潤滑油で冷却しながら
　　６時間かけて切断する。
２．洗浄し、樹脂で固める。

Ａ－Ａ　断面矢視 （半田の溶着状態を確認する。）

Ｂ－Ｂ　断面矢視 （半田表面のヌレ性の確認をする。）

検査項目　

カットサンプル

ＢＧＡ


